Tervetuloa O-johtavaan

Olemme ammattimainen piirilevyjen valmistaja, jolla on yli kymmenen vuoden kokemus. Tuotevalikoima:

yksi, kaksipuolinen, monikerroksinen piirilevy, joustava piirilevy ja MCPCB. Voimme tarjota nopean
prototyyppipalvelun - S / S 24 tuntia, 4-8 kerrosta 48-96 tyotuntia. Upotus Tinatoimittaja Kiina

KUPARIYYTYSAIVAT MINIMAALISET .025 AVG, .020 MIN .. reikia EI SAA kytkea

Pakkaus varittomalla lapinakyvalla kuplakalvolla, 25 kpl / pussi, laita kuivausaine kylkeen, laita
kosteuden ilmaisinkortti ylapuolelle Moottorin tehomoduulin valmistaja Kiina

Tuotteen Kuvaus

PCBP/N FLUX LIGHT 500 RGBW
Kerrosluku 2L

materiaali Aluminun-pohja + FR-4 TG150
Hallitus thk 1.6mm

kupari thk 1/1oz

Pienin reian koko 0,50 mm

Reikien lukumaara (kpls) 597

rivi w /s 22/ 13mil

Impedanssisaaté. KYLLA / EI (Tol%) N

Pintakasittely: Kullattu kova kulta, Au

HASL-LF Sn: 1-40um.

Juotosmaskin silkkipaino

Valkoinen musta

Yhden hallituksen koko

Himmea X (mm): 343,40; himmea Y
(mm): 312,46

Panelisation

Himmea X (mm): 343,40; himmea Y
(mm): 312,46; UPS: n maara: 1

Special: irrotettava naamio

N

Reititys / Lavistys

CNC

GOLDEN FINGER BOARD toimittaja



https://www.o-leading.com/fi/products/Double-Side-PCB-manufacturer-china-Mobile-Phone-PCB-supplier-china-Impedance-PCB-manufacturer-china.html
https://www.o-leading.com/fi/products/RoHs-Compliant-manufacturer-chinaEngine-Power-Module-manufacturer-china.html
https://www.o-leading.com/fi/products/Golden-Fingers-PCB-manufacturer-china-Hard-Gold-Plating-supplier-Prototype-PCB-Assembly-company-chin.html
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1. Kuinka O-Leading varmistaa laadun?

Korkea laatustandardimme saavutetaan seuraavilla tavoilla.

1.Prosessia valvotaan tiukasti ISO 9001: 2008 -standardien mukaisesti.

2.Laajaohjelmistojen kaytto tuotantoprosessin hallinnassa

3.Maailmanmukaisimmat testauslaitteet ja tyokalut. Esim. Lentava koetin, rontgentarkastus, AOI
(automaattinen optinen tarkastaja) ja ICT (sisainen testaus).

4 .Dedicated laadunvarmistusryhma vikatapausten analysointiprosessi

5.Jatkuva henkiloston koulutus

2. Kuinka O-Leading pitaa hintasi kilpailukykyisena?

Viime vuosikymmenen aikana useiden raaka-aineiden (esim. Kuparin, kemikaalien) hinnat ovat
kaksinkertaistuneet, kolminkertaistuneet tai nelinkertaistuneet; Kiinan valuutta RMB oli vahvistanut
31% enemman kuin Yhdysvaltain dollari; Ja myos tyovoimakustannuksemme nousivat merkittavasti.
O-Leading ovat kuitenkin pitaneet hinnoittelumme vakaana. Tama johtuu kokonaan
innovaatioistamme kustannusten vahentamisessa, jatteiden valttamisessa ja tehokkuuden
parantamisessa. Hintamme ovat erittain kilpailukykyisia teollisuudessa samalla laatutasolla.
Uskomme win-win-kumppanuuteen asiakkaidemme kanssa. Kumppanuutemme on molemminpuolista
hyotya, jos pystymme tarjoamaan sinulle edun kustannuksissa ja laadussa.



3. Millaisia levyja O-Leading voi kasitella?
Yleiset FR4, korkean TG: n ja halogeenittomat levyt, Rogers, Arlon, Telfon, alumiini / kuparipohjaiset
levyt, PI jne.

4. Mita tietoja tarvitaan piirilevyjen tuotantoon?
Tiedot on parasta toimittaa Gerber 274-X-muodossa. Lisaksi Cam350, CAD, Protel 99se, PADS, DXP
ja Eagle voidaan myos kasitella.

5. Mika on monikerroksisten piirilevyjen tyypillinen prosessivirta?

Materiaalin leikkaus — Sisainen kuivakalvo — Sisainen syovyttaminen — Sisainen AOI - Monisidos -
Kerrosten pinonkestaminen Painaminen — Poraus — PTH - Paneelipinnoitus — Ulkokuiva kalvo —
Kuviointi = Ulko syovyttaminen — Ulko AOI - Juotosmaski = Komponenttimerkki — Pinnan
viimeistely — Reititys —» E / T — Silmamaarainen tarkastus.

Tiimimme




Factory PCB

Automatic vacuum press Drilling Machine
machine

Pattern Plating Machine Scrubbing Machine

High-speed flying probe E-test Machine
machine

Factory SMT
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We hereby certify that
O-LEADING SUPPLY CHAIN(HK) cO.LIMITED
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SGS

Test Report

No. SZXEC 1800530401 Date: 30 Mar 2019 Page 10of 6

O-LEADING SUPPLY CHAIN (HK) CO_LIMITED
1313 FLOOR 13. FORTUNE BUILDING, DANSHUI TOWN. HUIYANG DISTRICT. HUIZHOU. GUANGDONG.

CHINA

The following sample(s) was/were submitted and identified on behalf of the clients as - OSP

SGS Job Mo.

Date of Sample Received -

Testing Period ©

Test Requested
Test Method -

Test Results ©

Conclusion -

Signed for and on behalf of

RP19-005089 - SZ
22 Mar 2018
22 Mar 2019 - 30 Mar 2018

Selected tesi(s) as requested by client.
Please refer to next page(s).

Please refer to next page(s).

Based on the performed tests on submitied sample(s). the results of Lead.
Mercury. Cadmium . Hexavalent chromium. Polybrominated biphenyls (PBBs)
Polybrominated dipheny| ethers (PBDEs) and Phihalates such as
Bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHF) . Butyl benzyl phthalate (BBP). Dibutyl
phthalate (DBP) . and Diisobuty| phthalate (DIBP) comply with the limits as set by
RoHS Directive (EU) 2015/863 amending Annex Il to Directive 2011/65/EU.

S$GS&-CSTC Standards Technical Services Co.. Lid. Shenzhen Branch

. ./'\

-

Tina Fan
Approved Signatory
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Member of the SGS Graup [SGS SAY

SGS

Test Report No. SZXEC1900530401 Date: 30 Mar 2019

Test Resulis

t Part D [e]
Specimen No.  SGS Sample ID

SN1 S§ZX19-005304.001 Green'PCB"
Remarks -

(1} 1 mgkg = 1 ppm = 0.0001%
(2) MDL = Method Detection Limit
(3} ND = Not Detected ( < MDL }
(4} ™" = Not Regulated

Page 20f 6

Test Method . With reference to IEC 62321-4:2013+A1:2017. IEC62321-5:2013, IEC62321-7-2:2017_ IEC
62321-6:2015 and |IEC62321-8:2017. analyzed by ICP-OES. UV-Vis and GC-MS.

Testltem(s) imit  Unit MDL 201
Cadmium (Cd) 100 mg'kg 2 ND
Lead (Pb) 1.000  mglkg 2 8
Mercury (Hg) 1000 mglkg 2 ND
Hexavalent Chromium (Cr{V1}} 1000 mglkg 8 ND
Sum of PBBS 1.000  mglkg S ND
Monobromobiphenyl ] ma/kg 5 ND
Dibromobiphen yl = mglka 5 ND
Tribromobipheny! . mglkg 5 ND
Tetrabromobipheny| - mg/kg 5 ND
Pentabromobiphenyl - mg'kg 5 ND
Hexabromobipheny! s mglkg 5 ND
Heptabromabipheny| - molkg 5 ND
Octabromobipheny! - mg/kg 5 ND
Nonabromobiphenyl - mglkg 5 ND
Decabromobipheny| - mg/kg 5 ND
Sum of PBDEs 1.000  molkg = ND
Monobromodiphenyl ether - mg'kg 5 ND
Dibromodiphenyl ether < mg/kg 5 ND
Tribromedipheny| ether : ma'kg 5 ND
Telrabromodiphenyl ether 2 mglkg 5 ND
Pentabromodiphenyl ether - mg/kg L3 ND
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WIRING, PRINTED - COMPONENT | UL Product iQ

UL Product iQ"

®

/PMV2.E490354 - WIRING, PRINTED - COMPONENT

Wiring, Printed - Component

See General Information for Wiring, Printed - Component

O-LEADING SUPPLY CHAIN (HK) CO LTD E490354
ROOM 1205, 12/F
TAI SANG BANK BLDG
130-132 DES VOEUS ROAD
CENTRAL, HONG KONG
Cond Width Max Max
Min Cond Ss/ Area Solder Oper Meets C
Min Edge Thk DS/  Diam Limits Temp Flame UL796 T
Type mm(in) mm(in) mic(mil) DSO mm(in) C sec C Class DSR |
Multilayer (mass laminate) printed wiring boards.
O-LEADING- | 0.1 (0.004) 0.3 (0.012) 34 (1.34) DS | 12.7 (0.5) | 260 | 10 | 130 | V-0 = =
401
O-LEADING- | 0.08 (0.003) | 0.2 (0.008) 17 (0.67) DS | 9.7(04) | 260 |10 | 130 [v-0 | Al =
407
Multilayer printed wiring boards.
O-LEADING- | 0.125 (0.005) | 0.125 (0.005) | 12 (0.47) DS | 50.8(2.0) | 280 | 20 | 130 | V-0 All *
408 Int:136
Single layer printed wiring boards.
O-LEADING- | 0.38 (0.015) 1.14 (0.045) 34 (1.34) SS | 19.1(08) | 260 | 10 | 105 | V-0 All -
002
O-LEADING- | 0.38(0.015) | 1.14 (0.045) | 34 (1.34) 55 | 19108 | 260 |10 [130 |v-0 | A -
003
O-LEADING- | 0.15 (0.006) 0.3(0.012) 34 (1.34) SS | 254(1.0) | 260 | 10 | 120 | V-0 All -
033
O-LEADING- | 0.1 (0.004) 0.3 (0.012) 34 (1.34) DS | 69.6(2.7) | 260 | 10 | 130 | V-0 | Al =
205
O-LEADING- | 0.15 (0.006) 0.33 (0.013) 17 (0.67) DS | 696(2.7) | 260 | 10 | 130 | V-0 All -
206
O-LEADING- | 0.14 (0.006) | 0.15(0.008) | 33 (1.30) DS | 254 (1.0) | 260 | 10 | 130 | V-0 | Al #*
Do1
O-LEADING- | 0.25 (0.010) 0.25 (0.010) 17 (0.67) SS | 254(1.0) | 260 | 4 130 | v-0 All i
so1
WIRING, PRINTED - COMPONENT | UL Product iQ
O-LEADING- | 0.2 (0.008) 0.2 (0.008) 17 (0.67) SS | 2541(1.0) | 260 | 4 130 | HB A *
502
O-LEADING- | 0.25 (0.010) 0.25 (0.010) 34 (1.34) SS |254(1.0) | 260 | 4 130 | v-0 All *
S03

* - CTl marking is optional and may be marked on the printed wiring board.

Marking: Company name or file number and type designation. May be followed by a suffix to denote factory identification or

burning test classification.

HARFFEHIEFSEEPIAREF-REHE T UL IREMGIIRSHER, REWE ULIREIIFER, AROZiinasd

ULIAIE, F#EUL BUREISIRSHER, TEEE M LR,

UL RPFESINE R RPFTEMEEHISMEIA TR 1ERER. =K. WiE Rt RAVEGAE () BREFESE
TR (SEER) AR TREBTIRSMEEN. 24 UL RIFMERINE B REE RIS S/ALIVER B HA9NE S, 1t

ab, EEHEAREELITTESARIGSE: "0 2019 UL LLIC"



Pakkaaminen ja toimitus

Shipping service

=B~ OO FedEx. (P

Express



1L/2L

Quick Tum Lead Time

2-3days

24 Hours,48 Hours

4L 3-4days 48 Hours
6L

10L

4-5days

-?das

72 Hours

12L 7-8days NA
14L 8-9days NA

Standard Lead Time

oL

.' 4 days

10 days

4L

5 days

11 days

121

12 days

18 days

Prosessin kyky

Piirilevyjen tuotantokapasiteetit

Kerrosmaara: 1-kerros-32-kerros

Valmiiden kuparien paksuus [] 1/ 30z-120z
Min Rivin leveys / etdisyys sisainen [] 3,0mil / 3,0mil
Min Rivin leveys / valinen etaisyys: 4,0mil / 4,0mil

Suurin kuvasuhde: 10: 1
Levyn paksuus [] 0,2-5,0 mm

Paneelin enimmaiskoko (tuumaa): 635 * 1500 mm

Poratun reian vahimmaiskoko: 4mil
Pl-reikatoleranssi: +/- 3mil
Blind / Buried Vias (All-tyypit): YES

Tayttamalla (johtava, johtamaton): KYLLA
Pohjamateriaali: FR-4, FR-4korkean painon halogeeniton materiaali, Rogers, alumiininen pohja,polyimidi,

Raskas kupari

Pintakasittelyt: HASL, OSP, ENIG, HAL-LF, hopea,Lummersion Tina, kultaiset sormet, hiilimuste

SMT-tuotantokapasiteetit



Piirilevymateriaali: FR-4, CEM-1, CEM-3, alumiinipohjainen levy
Suurin piirilevyn koko: 510x460 mm

Minimi piirilevyn koko [] 50x50mm

Piirilevyn paksuus [] 0,5-4,5 mm

Levyn paksuus [] 0,5-4mm

Komponenttien vahimmaiskoko: 0201

Tavallinen sirukoko-komponentti: 0603 ja suurempi
Komponentin enimmaiskorkeus [] 15mm

Min. Lyijyvali: 0,3 mm

Minimi BGA-pallovali: 0,4 mm

Sijoituksen tarkkuus: +/- 0,03 mm



